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KAMERAMODUULIN SIJOITTAMINEN KANNETTAVAAN 
LAITTEESEEN 

Keksinnon kohteena on oheisen patcnttivaatimuksen 1 johdanto-osan 
5 rnukainen kanneitava elektroninen laite. KeksinLQ kohdistuu lisaksi 
oheisen patenttivaatimuksen 5 johdanto-osan mukaiseen menetolmaan 
kameramoduulin sijoittamiseksi kannettavaan elekLroniseen laittee- 
seen. Lisaksi keksinto kohdistuu oheisen patenttivaatimuksen 8 joh- 
danto-osan mukaiseen piirilevyyn ja oheisen palenllivaatiinuksen 9 
10 johdanto-osan mukaiseen piirilevyyn ja siihan liitettyyn kehysrakentee- 
seen. Keksinto kohdistuu rnyos patenttivaalirnukseri 1 1 johdanto-osan 
mukaiseen kehysrakenteeseen ja patenttivaatimuksen 14 johdanto- 
osan mukaiseen karneramuduuliin. 

15 Erailla matkaviestimilla on mahdollista ottaa ymparistosta digitaalisia 
kuvia, joita eraissa sovelluksissa on mahdollista siirtaa matkapuhelin- 
verkon valityksella muihin lartteisiin. Kuvien ottamista varten taytyy lait- 
teessa olla kamera, joka tyypillisesti kasittaa kameramoduulin seka tar- 
vittavat kuvankasittelyelimet Kameramoduuirt puolestaan kasittavat 

20 tavallisestl optisia rakenteita seka sahkolsia rakenteita- Kameramoduu- 
lin optiikka voi koostua yhdesta tai useammasta linssista, ioka muodos- 
taa valontuloaukon (input aperture) kautta nakyvan kuvan sopivalle 
elektroniselle elimelle, kuten esimerkiksi CCD (charge-coupled-device) 
-kennolle tai CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) - 

25 kennolle. Lisaksi kameramoduulin optiikka voi kasittaa muita osia, joilla 
vaikutetaan kuvan muodostumiseen, kuten esimerkiksi hlmmen- 
ninaukon (aperture diaphragm). 

Tyypillisesti kameramoduuli asennetaan piirilevylle muiden komponent- 
30 tien asentamisen ja iiittamisen jaikeen, johtuen kameramoduuleissa 
tyypillisesti kaytettyjen materlaalien lammonkestavyydesta, joka on 
useassa tapauksessa pienempl kuln komponenttien Itittamisessa kay- 
tetty lampotila. Tunnetuissa piirilcvyihin oijoitcttavaksi tarkoitetuisoa 
kameramoduulirakenteissa on kameran liittamiseen tarkoitetut kontaktit 
35 tyypillisesti joko joustavan rakenteen paassa (ns. flex-tyyppinen liitanta) 
tai sitten kontaktit ovat kameramoduulin pohjassa, eli moduulin linssi- 
rakenteen vastakkaisella sivulla. 
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Rex-tyyppisessa rakenteessa, joasa liittimen kontaktit on sijoitettu jous- 
tavan rakenteen paahan, on mahdollista muotollla moduuli suhteellisen 
pieneksi, kun liltoselimet sijoitetaan muualle. Kysciscn mallinen kame- 
5 ramoduulin runko-osa kiinnitetaan laltfeen muuhun rakenleeseen 
tyypillisesti liirnaamaJla. Flex-tyyppinen rakenne sovoltuu huonosti 
nopeatempoiseen kokoonpanoon, Johtuen mm. juustavan 
liitosrakenteen ominaisuuksista seka runko-osan etta liitinrakontoon 
tarvitsemasTa kiinnitystyosta. 

10 

Kameramnriiiulit, jolssa kontaktit sljaltsevat moduulin puhjassa, sijoile- 
taan piirilovyllc tyypillisesti eriljisen liitlnosan valityksollsL Talloin In- 
tinosa sijoitetaan Ja llltetaan piirilevylle samanaikaisesli muiden kom- 
poncntticn kanssa, Kuuman tyovaiheen jalkeen asennetaan kehykseen 
15 kameramoduuli. jonka liitlimel vaslaaval liilinosan kontakteihin. Erillisen 
liitinosan ansiosta kameramoduuli on helposti irrotettavissa ja tarvitta- 
essa vaihdettavissa. Toisaalla karneramoduulin ja piirilevyn valiin sijoit- 
tuva liitinosa lisaa rakenteen korkeutta. 

20 Japanilaisesta julkaisusta JP2002185827A tunnetaan kamerarakenne, 
jossa on piirilevya vaslen sijoilellavat liittimet pohjassa. Julkaisun mu- 
kainen rakenne mahdollistaa karneramoduulin asentamisen piirilevylle 
ilman erillista Kitinosaa, jonka takia komponentin rakenteesta on mah- 
dollista tehda matalampL Erillisen liitinosan puuttumisen seurauksena 

25 on komponentin korvaaminen esimerkiksi huollossa tyolSampaa kuin 
Ititinosalla toteutetuissa ratkaisuissa. 

Nyt esiila olevan keksinnon paaasiallisena tarknituksena on GSittas 
kameramoduulirakenne, joka on mahdollistaa matalan kokonaisraken- 

30 teen. 

Taman tarkoituksen toteuttamiseksi keksinnon mnkaisRlle kannfittaval- 
le clcktroniselle laittccllo on paaasiassa tunnucomaiota go, mika on 
esltetty Itsenaisen patenttlvaatlmuksen 1 tunnusmerkkiosassa. 

35 

Keksinto kohdistuu edelleen menetelmaan karneramoduulin sijoittami- 
seksi kannettavaan elektroniseen laitteeseen, jolle on paaasiassa tun- 
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nusomaista se, mika on fisitetty lisenaisen patenllivaatimuksen 5 tun- 
nusmerkkiosassa. 

Lisaksi keksinto kohdiatuu piirilevyyn, jollc on paaasiassa tunnusomais- 
5 ta se, mika on esitetty Itsenaisen patenttivaatimuksen 8 tunnusmerk- 
kiosassa. Keksinto kohdistuu myos piirilovyyn ja siihen liitQttyyn kehys- 
rakenteeseen, jolle on paaasiassa tunnusomaisla se, mika on esitetty 
itsenaisen patenttivaatimuksen 9 tunnusmcrkkiosassa. Keksinto koh- 
distuu myfls kehysrakenteeseen, jolle un paaasiassa tunnusomaista 
10 se, mika on esitetty itsenaisen patenttivaatimuksen 11 tunnusmerk- 
kiosassa Ja keksinnOn mukaiselle kameraniuduulille on puolestaan 
paaasiassa tunnusomaista se, mika on esitetty itsenaisen patenttivaa- 
timuksen l4tunnusmerkkiosassa. 

15 Muissa epailsenaisissa patenttivaatimuksissa on esitetty eraita keksin- 
non edullisia suoritusmuotoja. 

Keksinnon mukaisessa ratkaisussa kameramoduuli on asennettavissa 
piirilevylle siten, etta kameran valontuloaukko, eli tyypillisesti linssiauk- 

20 ko, asettuu toiselle puolelle piirilevya kuin kameramoduulin Inttimet. Pii- 
rilevyssa tulee olla aukko, johon kameramoduulin optiikkavyohyke on 
sijoitettavissa. Edullisesti kameramoduulin optiikkavyohyke on hal- 
kaisijaltaan pienempi kuin liitfnvyohyke, jolloin asennettaessa kamera- 
moduuli tukeutuu liitinvyohykkeen levennykseen. Sopivimmin kamera- 

25 moduuli liitetaan sovitinosaan, jossa on kameramoduulin kontakteja 
vastaavat kontaktit Sovitinosa on edullisesti kehysmainen rakenne, 
joka asettuu piirilevyn tasossa kameramoduulin liitinvyohykkeen ympa- 
rille. Kamaramoduulin liitinvyohykkeen kontaktit sljnittuvai kekslnnftn 
mukaisessa ensimmaisessa suoritusmuodossa liitinvyohykkeen piirile- 

30 vyn puoleiselle sivulte. Toisessa suoritusmuodossa kontaktit ovat yh- 
dclla tai uscammalla kameramoduulin optiscn aksolin suuntaisolla si- 
vulla. 

Keksinnon mukaisessa eraassa edullisessa suorrtusmuodossa kame- 
35 ramoduuli voidaan asentaa helposti kokoonpanossa ja tarvittaessa 
myos muiden komponenttien kiinnittamisen jalkeen. Lisaksi kokoonpa- 
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non kannalta on edullista kameramoduulin optiikan sijoittuminen alas- 
pain, koskatalloin optiikan vaurioitumisriski pienenee oleellisesti. 

Keksinto mahdollistaa laitteen muodoctamisen aikaisempaa matalam- 
5 maksi, silla kameramoduulin sijnittuessa piirilevyn molemmille puolille, 
hyddyntaa kameramoduuli sita tjlaa, joka tarvitaan muiden komponent- 
tien asentamlseen seka myos piirilevyn paksuuden vaatimaa tilavuutta. 
Crityisesti etu tulee esiin niissa suorituGmuotojen eovelluksissa, joissa 
kameramoduuli on eras piirilevyile sijultellavisla suurimmista kom- 
10 poncntcista ja muita komponentteja sijoitetaan piirilevyn molemmille 
puolille. 

KeksinnOn eraissa suuritusmuoUoissa on kameramoduuli helposti suo- 
jattavisea mekaanisilta ja sahkoisilta hairioilta. Kameramoduuli on 
15 mahdollista koteloida liitinpugletta helposti, koska optiikkaa varten ei 
tarvita lapivienteja tai muita erikoisrakenteita ja moduulin takapinta on 
oleeliisen tasainen. 

Eras kekslnnon mukainen kameramoduuli on tuettavissa helposti, kos- 
20 ka liitinvyohykkeen sivuilla sijaitsevien jousimaisten liittimien jousivoi- 
maa voidaan kayttaa moduulin puristamiseen kohti piirilevya. 



25 



Keksintoa selostetaan seuraavassa tarkemmin viittaamalla periaatteel- 
lisiin piirustuksiin, joissa 

kuva 1 esittaa keksinnon eraan suoritusmuodon mukalsen kehys- 
rakenteen poikkileikkausta sivukuvantona, 



kuva 2 esittaa kuvan 1 mukaisen kameramoduulin suoritusmuotoa 
30 llnsslaukon suunnasta nahiyna, 

kuva 3 estttaa kekslnnfln eraan tolsen suoritusmuodon mukaisen 
kehyerakenteen poikkileikkausta sivukuvantona, 

35 kuva 4 esittaa kuvan 3 mukaisen kameramoduulin suoritusmuotoa 
linssiaukon suunnasta nahtyna, ja 
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kuva 5 esittaa keksinnon eraan kolmannen suoritusmuodon 

mukaisen kehysrakenteen poikkilcikkausta sivukuvantona. 



Piirustuk9issa on esitetty selvyyden vunksi vain keksinnon ymmartami- 
sen kannalta tarpeelliset yksityiskohdat. Keksinnon ymmartamisen 
kannalta tarpeettomat, mutta ammattimiehelle selvat rakenleet ja yksi- 
tyiskohdat on jatetty kuvista pois keksinnon ominaispiirteiden korosta- 
miseksi. 



Keksinnfin sraassa edulllsessa suoritusmuodossa kameramoduuli 10 
sijoltctaan piirilcvylle 30 jarjestettyyn kehykseen 20, ja samaan pnrile- 
vyyn jarjestetaan myos muita laitteessa tarvittavia komponentteja. ku- 
ton matkaviestimessa tfedon siirtoon ja tiedonmuokkaamiseen tarvitta- 
15 via kumponenLLeja. Eraita kyseisen suoritusmuodon mukaisia kamera- 
moduulirakenteita 10 ja kehysrakanteita 20 on periaatteellisesti esrtetty 
kuvissa 1 -4. 

Kameramoduuli 10 kasittaa erilaisia toiminnallisia osioita, joita tassa 
20 selityksessa kutsutaan vyohykkeiksi. Optiikkavyohykkeen 11 ja liitin- 
vyohykkeen 14 lisaksi kameramoduuli 10 kasittaa muita vyohykkeita ja 
osia, kuten CCD-kennon tai CMOS-kennon, joita ei ole kuvissa erik- 
seen esitetty. 

25 Optiikkavyohyke 1 1 kasittaa kuvan optista muodostamista varten aina- 
kin toimintasuuntaan 1 valontuloaukon 12 kautta avautuvan llnsslra- 
kenteen, joka voi koostua yhdesta tai useammasta linssista. Valontulo- 
aukolla 12 tarkoitetaan TSssS optisen komponentln etummalsta vapaata 
pinta-alaa, joka voi olla aukko tai linssin pinta. Valontuloaukon 1 2 eli 

30 tyypllilsesil Hnsslaukon kauna kulkee kameramoduulln 10 toiminta- 
suunnan 1 kanssa yhdonsuuntaincn ns. optincn akscli 13 kuvattavasta 
kohteesta llnsslrakenteen kautta kuvanmuodostusplnnalle eli tyypllll- 
oosti CMOS- tai CCD-kcnnollc. 

35 Tiedonsiirtamiseksi kameramoduulln 10 ja muun lartteiston valilla on 
kameramoduulissa liitinvyohyke 14. Liitinvyohyke 14 kasittaa ainakin 
kontaktit 15, joilla kameramoduuli 10 liitetaan sahkoisesti muuhun lait- 
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teiston virtapiiriin. Lisaksi liitinvyfthykkeessa 14 voi edullisesti sijaita 
elimet kameramoduulin 10 mekaanista kiinnittamista varten, jotka ovat 
sopivimmin samat elimet kuin sahkfilseen liittamiseen tarkoiLelul kon- 
taktH 15. Kontaktien 15 lukumaara riippuu lahinna kameramoduulin 10 
b kennon ominaisuukslsta, eika tama kftksinto ole riippuvainen kontakti- 
en lukumaarasta. 

Keksinnon mukainen kameramoduuli 10 sijoitctaan keksinnon mukai- 
sftsti piirilevyyn 30 Hltettavaan kehykseen 20 slten, eLLa kameramoduu- 

10 lin optiikkavyohyke 11 sijoittuu oleellisasti kehyksen sisalle ja piirilevyn 
tapl. Kehys 20 kasittaa taten ainakin aukun 21 upLiikkavyohyketta 1 1 
varten, seka kameramoduulin 10 kontakteihin 15 vastaavat vastakon- 
taktit 22 ja liitoselimet piirilevyyn 30 liillamisla varten. Lisaksi kehyk- 
sessa 20 edullisesti sijaita elimet kameramoduulin 10 mekaanista kiin- 

15 niltamista varten, jotka ovat sopivimmin samat elimet kuin vastakontak- 

m 22. 

Piirilevy 30 on tyypillisesti monikerroksinen, mutta plirilevyn rakenne voi 
vaihdella laajasti keksinnon perusajatuksen muuttumatta. Piirilevyyn 30 

20 liitetasn keksinnon mukainen kehys 20 siten, etta kehyksen aukko 21 
ja piirilevyssa oleva aukko 31 asettuvat kohdakkain, jodoin kameramo- 
duulin 10 optinen akseii 13 voidaan jarjestaa kyseisten aukkojen lapi, 
jolloin kameramoduulin toimintasuunta 1 muodostuu piirilevyn toiselle 
puolelie kehyksen sijoittuessa ensimmaiselle piirilevyn puolelle. Lisaksi 

25 piirilevyyn 30 liitetaan muita laitteistossa tarvittavia komponentteja ja 
elimia, joita tyypillisesti sijoitetaan piirilevyn molemmllle puolllle. 

Kekslnnfln mukalsen kameramoduulin 10 Ja kehyksen 20 kontaktit 
15,22 voidaan muodostaa usealla eri tavalla. Sopivimmin kontaktit 15, 
30 22 jarjestetaan joko kuvaparin 1 ja 2 tai 3 ja 4 mukaisesti. 

Kuvlssa I ja 2 esitetyssa keksinnon eraassa suoritusmuodossa sijait- 
scvat kameramoduulin 10 opticecn akseliin 13 nahden kohtieuoraeea 
tasossa sijaitsevat kontaktit 15 liitinvyohykkeeri 14 opiiikkavyuhykkeen 
35 11 puoleisella sivulla. Kontaktit 15 voidaan muodostaa esimerkinmu- 
kaisesti kameramoduulin 10 optisen akselin 13 jokaiselle sivulle tai sit- 
ten kontakteja voi olla yhdelia tai useammaiia sivulla. 



VAST.OTTO lf-OI-03 14:04 



MISTA- 03 2686262 



KENELLEPATREK Asiakaspalval SIVU 007 



7 

Talloin kehyksen 20 kameramoduulin 10 kontakteja lb vastaan asettu- 
vat vastakontaktit 22 sijailsevat kuvan 1 mukaisesti samassa tasossa, 
joka on oleellisesti yhdensuuntainen piirilevyn 30 muodostaman tason 
5 kanssa. 

Seka kameramoduulin 10, etta kehyksen 20 kontaktielimet 15, 22 on 
mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla. On kuitenkin edullista, etta jo- 
ku kameramoduulin 10 kontaktit 15 tai sopivimmin kehyksen 20 vasta- 
10 kontaktit 22 ovat joustavat, kuten liuskajousimaiset, jolloin kameramo- 
duuHn ja kehyksen kontaktien valilla esiintyy kuormitusvoima. Talloin 
sahkoinen yhteys kameramoduulin 10 ja kehyksen 20 valilla sailyy 
myos komponenttien mahdolHsessa hetkellisissa siirtymisissa, kuten 
esimerkiksi ulkopuolisen tarinan vaikutuksen aikana. 

15 

Kuvissa 3 ja 4 esitetyssa keksinnon eraassa toisessa suoritusmuodos- 
sa sijaitsevat kameramoduulin 10 kontaktit 15 liitinvyohykkeen 14 opti- 
sen aksolin 13 suuntaisilla slvulla. Myfis tassa suorltusmuodossa kon- 
takteja 15 voi olla yhdella tai useammalla aivulla, kuten esimerkiksi jo- 
20 kaiselle optisen akSBlin 13 smintaisella sivulla kuvan 4 estttaman esl- 
merkin mukaisesti. 

Tassakin suoritusmuodossa kameramoduulin 1 0 ja kehyksen 20 kon- 
taktielimet 15, 22 on mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla. On kui- 

25 tonkin edellisen suoritusmuodon yhteydessa esitetyista syista edullista, 
ella juko kameramoduulin 10 kunlaklil 15 Lai sopivimmin kehyksen 20 
vastakontaktit 22 ovat joustavat, kuten liuskajousimaiset, jolloin kame- 
ramoduulin ja kehyksen konlaklien valilla esiinlyy kuormitusvoima. Li- 
saksi kyseisessa suoritusmuodossa voidaan hyodyntaa mainittua 

30 kuormilusvoimaa kameramoduulin 10 paikallaan pilamisessa. Sopi- 
vimmin kehyksen 20 vastakontaktit 22 jarjestetaan jokaiselle sivulle 
siten, etta niiden jousimaisen rakenleen aikaansaama kuormitusvoima 
kohdistuu kameramoduuliin 10 siten, etta moduuliin kohdistuu sita kohti 
piirilevya 30 painava voi ma. 

35 
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Myos edella esilettyjen kontaktijarjestelyiden 15, 22 yhdistelma on 
mahdollinen ja kyseinen tapa on edullinen silloin, kun kameramoduu- 
lissa 10 tarvitaan huomattavan monta kontaktia. 

5 Eras keksinndn mukainen suoritusmuoto on esitetty kuvassa 5. Kysci- 
sessa esimerkissa on kameramoduuli 10 oleellisesti samanlainfin kuln 
kuvassa 1 esitetty kameramoduuli 10, eli kameramoduulin kontaktit 15 
sijaiteevat liitinvyohykkeen 14optiikkavy6hykkeen 11 puoleisalla sivulla 
kameramoduulin 10 optiseenakseliin 13 nahden kohtisuorassa tasos 

10 sa. Kuvassa 1 esitetyt kehyksen 20 vastakontaktit 22 on tassa suori- 
tusmuodossa iarjestetty suoraan piirilevylle 30, Talloin kameramoduulin 
10 kontaktit 1b asettuvat vastakontakteja vasten, Jolna tassa suoritus- 
muodossa toimivat piirilevyyn 30 jarjestetyt vastakontaktit 32. Kamc 
ramoduulin 10 kiinnittsminan voidaan toteuttaa puolestaan usealla eri 

1 5 tavalla, kuten esimerkiksi liimaamalla tai sopivalla kiinnityselimella. 

Keksinndn mukaisessa kontaktien 15, 22, 32 sijoittelussa ei kamera- 
moduulin 10 tolmintasuunnan 1 (eli valontulnaukon 12) vaslakkaisella 
puolella ole korrtakteja. Taten kameramoduulin 10 suojaus sahkomag- 

20 neettlsta satellya vastaan on helppo toteuttaa. Suojaus voidaan LuleuL- 
taa joko osana kamcramoduulia 10 ja kchysta 20 tai sitten voidaan 
suojaus jarjestaa erillisella suojauselimella. kuten suujakuurella lai suo- 
jalevylla* Kokoonpanon kannalta edullinon tapa on muodostaa kehys 
20 sellaisesta sopivasta materiaalista, joka rajoiUaa sahkomagneellisla 

25 hairiosateilya. Kameramoduulin 10 no alueet, jotka sijoittuvat mahdolli- 
sen kehyksen 20 ulkopuolelle silloin, kun kameramoduuli on sovitettu 
kehykseen, on puolestaan edullista pinnoittaa tai muuten muodostaa 
satellya vaimentavasta materiaalista. Samoin on edullista pinnoittaa tai 
muuten muodostaa sateilya vaimentavasta materiaalista osa tai koko 

30 kameramoduuli 10 kuvan 5 esittamassa kehyksettomassa suoritus- 
muodossa- I alloin kokoonpanossa hairiosuojaus muodostuu ilman eril- 
lisia toimenpiteita komponenttien asentamisen yhteydessa. 

Keksinnon edella esitettyjen eri suoritusmuotojen yhteydessa eshettyja 
3b ToiminTarapoja ja rakenreira eri ravoin yhdisrelemaila vnidaan aikaan- 
saada crilaisia keksinnon Guoritusmuotoja, jotka ovat keksinnon hen- 
gen mukaisla. Tarnan vuoksi edelia esltettyja esimerkkeja ei tule tuikita 
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keksintGa rajoittavasli, vaan keksinnon suoritusmuodot voivat vapaasti 
vaihdella jaljempana patenttivaatimuksissa esitettyjen kakslnnfllllsten 
plirteiden puitteissa. 
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PatenttlvaatimuKstjL 

1 . Kannettava elektroninen laite, joka kasittaa ainakin kameramoduulin 

(1 0) , joka kasittaa ainakin 

5 - opliikkavyohykkeen (11), joka kasittaa ainakin valontuloau- 

kon (12) ja 

liitinvyohykkeen (14), ioka kasittaa ainakin kontaktit (15) 
kameramoduulin (10) liittamiseksi vastakontakteihin (??, 
32), 

10 seka piirilevyn (30), jossa on keskenaan samansuuntalset ensimmai- 
nen ja toinen puoli, kameramoduulin ja muiden rakenteiden sijoittamis- 
ta varten, tunnettu siita, etta kameramoduulin (10) optiikkavyohyke 

(11) ja liitinvyohyke (14) ovat sijoittuneet piirilevyn (30) eri puolille. 

15 2. Patentlivaatimuksen 1 mukainen laite tunnettu siita, etta piirilevy 
(30) kasittaa ainakin piirilevyn lapaisevan aukon (31). ja kameramoduu- 
lin (10) optiikkavyohyke (11) on sijoitcttu ainakin osittain mainitun piiri- 
levyn (30) aukon (31) sisapuolelle. 

P0 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen laite, tunnettu siita, etta laite 
kasittaa lisaksi ainakin kehysrakenteen (20), joka kasittaa ainakin 
kontaktit (22) kameramoduulin (10) liittamiseksi, 
aukon (21), joka sijaitsee kehysrakenteessa piirilevya (30) 
vaster sijoitetulla sivulla. ja 
25 kameramoduulin (10) optiikkavyohyke (11) on sijoitettu ainakin osittain 
kehysrakenteen (20) aukon (21) sisapuolelle. 

4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen laite, tunnettu siita, etta 
laite on jarjestetty siirtamaan tietoja langattomasti. 

30 

5. Menetelma kameramoduulin (10) sijoittamiseksi kannettavaan elekt- 
roniseen laitteeseen, jossa kameramoduulj (10), joka kasittaa ainakin 
valontuloaukon (12) ja liitinvyohykkeen (14), jarjestetaan piirilevylle 
(30), johon on sijoitettu my6s muita laitteen rakenteita, tunnettu siita, 

3b etta kameramoduulin (io) vaiontuloaukko (12) sijoittuu eri puolelle piiri- 
levya (30) kuin liitinvyohyke (14). 
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6. Patenttlvaatimuksen 5 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta ai- 
nakin osa kamcramoduulista (10) sijoitetaan piirilevyn (30) lapi. 

7. Patcnttivaatimuksen 5 tai 6 mukainen meneteima, tunnetlu siita, 
5 etta, kameramuduuli (10) jaijestetaan piirilevylle (30) kehysrakenteen 

(20) valityksella ja piirilevy (30) kasittaa ainakin piirilevyn lapaisevan 
aukon (31), Ja kehysrakenne (20) kasittaa ainakin piirilevya (30) vasten 
ascttuvalla puolella sijaitsevan aukon (21), ja mainitut aukot (31, 21) 
sijoitelaan paallekkain siten, etta kameramoduuli (10) on sijoitettavissa 
10 ainakin osittain mainitun piirilevyn aukon (31) ja mainitun kehysraken- 
Laen aukon (21) sisapuolelle. 



8. Piirilevy (30) kameramoduulin (10) asentamiseksi, tunnettu siita, 
etta 

15 - piirilevyssa (30) on piirilevyn lapaiseva aukko (31), 

ainakin osa kameramoduitlista (1 0) on sijortettavissa piirile- 
vyn (30) aukon (31) lapi, ja 

kameramoduulin (10) ja piirilevyn (30) vMser kontaktlt (15, 
22, 32) on asetettu kytkeytymaan kameramoduulin ollessa 
20 paikallaan. 

9. Piirilevy (30) Ja sllhen llltetty kehysrakenne (20) kameramoduulin 
(10) asentamiseksi, tunnettu siita, etta 

piirilevyssa (30) on piirilevyn lapaiseva aukko (3 1 ), 
25 - kohysrakenteossa (20) on lisaksi aukko (21), joka sijaitsee 

kehysrakenleessa piirilevya (30) vaslen sijoilelulla sivulla, ja 
mainitut aukot (21, 31) sijaitsevat siten, etta ainakin osa 
kameramoduulista (10) on sijoitettavissa kehysrakenteen 
(20) aukon (21) lapi piirilevyn (30) aukkoon (31), 

30 

10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen piirilevy (30) ja sifhen llltetty ke- 
hysrakenne (20), tunnettu siita. etta kehysrakenteessa (20) on kontak- 
tit (22) kameramoduulin (10) lirttamiseksi, jotka on sijoitettu 

ainakin piirilevyn (30) suuntaisella sivulle, tai 
35 - ainakin yhdelle sivulle, joka on piirilevyyn (30) nahden oleel- 

lisesti kohtisuorassa, tai 



VAST. OTTO 1T-01-03 14; 04 



M1STA- 03 288G2G2 



KENELLEPATREK Asiakaspal vqI SIVU 012 



17/01 f 03 14:09 FAX 03 2886262 TAMPBREEN PATENT •* PRfl igJOlO 



12 

alnakin piirilevyn (30) suuntaisella ensimmaiselle sivulle se- 
ka toiselle sivulle, joka on piirilevyyn n&hden oleellisesti 
kohtisuorassa. 

5 It. Kehysrakenne (20) sijoitettavaksi piirilevylle (30) kameramoduulin 
(10) sijoittamista varten, joka kehysrakenne kasittaa ainakin 
konlaklil (22) kameramoduulin (10) liittarniseksi, ja 
eneimmaisella sivulla olevan asennusaukon kameramoduu- 
lin (10) sijoittamiseksi kehysrakenteeseen (20), 
10 tunnettu siita, etta kehysrakenteen (20) toisella sivulla on aukko (21), 
joka on yhteydessa asennusaukkoon, 

12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen kehysrakenne (20), tunnettu 
siita, etta kehysrakenteen (20) kontaktlt (22) on sijoitettu 

15 - ainakin samalle sivulle aukon (21) kanssa, tai 

ainakin yhdelle sivulle, joka on aukon (?1) kasittavaa slvua 
vasten oleellisesti kohtisuorassa, tai 
ainakin samalle ensimmaiselle sivulle aukon (21) kanssa 
seka toiselle sivulle, joka on ensimmaista oivua vasten 

20 oleellisesti kohtisuorassa. 

13. Patenttivaatimuksen 11 tai 12 mukalnen kehysrakenne (20) f tun- 
nettu siita, etta ainakin yksi kontakti (22) on jarjestetty toimimaan ka- 
meramoduulin (10) kiinnittimena. 

25 

14. Kameramoduuli (10) sijoitettavaksi piirilevylle (30), joka kameramo- 
duuli kasittaa ainakin 

optiikkavyohykkeen (11), joka kasittaa ainakin valontuloau- 
kon (12) ja 

30 - liitlnvyohykkeen (14), joka kasittaa ainakin kontaktit (15) 

kameramoduulin (10) liittarniseksi vastakontakteihin (22, 
32), 

ja, jonlca kameramoduulin (10) toimintasuunta (1) on oleellisesti sama 
kuin valontuloaukon (12) suunta liitinvydhykkeesta (14), 
3b tunnettu siita, etta kameramoduulin (10) optiikkavyfihyke (11) on sljoi- 
tettavissa ainakin osittain piirilevyn (30) lapi ja kontaktit (15) on sijoitet- 
tu llitlnvyflhykkeessa (14) 
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ainakin yhdelle kameramoduulin (10) toimintasuunnan (1) 
kanssa yhdensuuntaiselle sivulle, tai 
ainakin upliikkavyohykkeen (11) valontuloaukon (12) puo- 
leiselle sivulle, tai 

5 - ainakin yhdelle kameramoduulin (10) toimintasuunnan (1) 

kanssa yhdensuuntaiselle sivulle seka optiikkavyohykkeen 
(11) valontuloaukon (12) puoieiselle sivulle. 
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(57) Tllvlstelma 

Kannettava elektruninen laite. joka kasittaa ainakin ka- 
moramoduulin (10) seka piirilevyn (30) kameramoduulin 
(10) ja muiden rakenteiden sijoittamista varten. Kame- 
ramoduuli (10) kasittaa valontuloaukon (12) kasittavan 
upUikkavyohykkeen (11), ja Jiitinvyohykkeen (14), joka 
kasittaa kontaktit (15) kameramoduulin (10) liittamiseksi 
vaslakontakteihin (22, 32). Laltteessa kameramoduulin 
(10) optiikkavyohyke (11) ja liitinvyohyke (14) ovat sijoit- 
tuneet piirilevyn (30) eri puolille. Lisaksi keksinto kasittaa 
kameramoduulin (10), kehysrakenteen (?0), piirilevyn 
(30), kehysrakenteen (20) ja piirilevyn (30) yhdi3telman 
seka menetelman kameramoduulin sijoittamiseksl kan- 
nettavaan elektroniaeen lartteeseen. 

Tig. 1 
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